Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: “15” februarie an.2021
LP Nr.: 21035849
Alternativa Nr.:nu sunt

Ciatre: IMSP IP Universitatea Tehnica a Moldovei
“GBG-MLD”SRL declara ca:

a) Au fost examinate si nu exista rezervari fatd de documentele de atribuire.

b) “GBG-MLD”SRL se angajeaza sa furnizeze/presteze, in conformitate cu documentele de atribuire
si conditiile stipulate in specificatiile tehnice si pret, urmatoarele bunurisi/sauservicii: -Achizitionarea
Reactivelor si consumabilelor de laborator pentru necesitatile proiectului "2SOFT /1,2,/83 INTELLIGENT
VALORISATION OF AGRO FOOD INDUSTRIAL WASTES" Acronim INTELWASTES pentru anul
2021 chizitionarea Reactivelor si articolelor de laborator

Suma totali a ofertei fara TVA constituie: 7174,00 lei fara TVA;
(Sapte mii una suta saptezeci si patru) Lei 00 bani.

Suma totala a ofertei cu TVA constituie; 8608,80 cu TVA
(Opt mii sase sute opt) Lei 80 bani.

c) Prezenta oferta va ramine valabila pentru perioada de timp specificata in FDA4.8., incepind cu
data-limitapentrudepunereaofertei, inconformitate cu FDAbS.2., varamineobligatoriesivaputea fi
acceptatdinorice moment pind la expirareaacesteiperioade;

d) in cazul acceptarii prezentei oferte, “GBG-MLD”SRL se angajeazi si obtind o Garantie de
bundexecutieinconformitate cu FDA7, pentruexecutareacorespunzatoare a contractului de
achizitiepublica.

e) Nu sinteminniciun conflict de interese, inconformitate cu punctul 1PO5.4.

f) Companiasemnatard, afiliatiisausucursalele sale, inclusivfiecarepartenersau subcontractor cefac
parte din contract, nu au fostdeclarateneeligibileinbazaprevederilorlegislatieiinvigoaresau a
regulamentelor cu incidentdindomeniulachizitiilorpublice, Inconformitate cu punctul IPO5.5.

Semnat: L.S.

Nume: Tudor Ceaicovschi Digitally signed by Ceaicovschi Tudor
Date: 2021.02.12 15:35:50 EET

incalitate de: Director Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Ofertantul: “GBG-MLD”SRL
Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65 of. 607

Data: <15 februarie 2021
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